LAnatomie
de la Fiabilite
Industrielle

Solutions avanceées de test
de composants électroniques
et connectiques pour des
processus industriels
optimises.
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L'Effet Papillon Industriel

AN
Défaillance critique
du systeme

(Codit exponentiel)

Rejet de I'assemblage
complet (Codt élevé)

Cost of Failure

Détection précoce

(Colt maitrisé) La performance d'un
équipement ne dépend pas
que de sa conception.
Détecter les défauts tét, grace
a des connexions précises,
évite l'intégration de cartes

Phase Prototype Phase Intégration Déploiement Terrain defectueuses dans des
ensembles a cout eleve.
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La Fiabilité Commence au

Niveau Microscopigue
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Dans l'industrie, la fiabilité d’'un systéme complexe repose sur des éléments minuscules.
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L'Equation du Test Electronique
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Excellent Composant Connexion Défaillante Systeme Défaillant

Tester correctement, c'est avant tout connecter correctement. Les connecteurs, contacts et interfaces assurent
la circulation vitale des signaux et de I'énergie. Sans une connexion parfaite, le test est invalide.
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Le Changement de Paradigme
des Cartes Electroniques (PCB)

Hier (Les PCB Standards) Aujourd’hui (Les PCB Modernes)

= Substrat : Flexible et ultra-fin (complexifie
la mise en contact)

Substrat : Rigide et épais

= Environnement : Contraintes extrémes de

Environnement : Standard température et vibrations

p—— e = s = = = = = e e ————— e e e e et e —

= Surface : Revétements OSP (Organic

Surface : Cuivre standard Solderability Protection)

= Puissance : Intensités et hautes fréquences

Puissance : Basse tension critiques (dissipation thermique requise)

Les cartes modernes exigent des technologies spécialisées. Les solutions classiques ne suffisent plus pour

garantir des mesures sures et reproductibles.
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Le Defl MleOSCOplque : Pointe de Test Spécialisée :
OSP & Substrats Flexibles Géométrie congue pour percer sans détruire.

La Barriere OSP :
Améliore la protection anti-corrosion,
mais agit comme un isolant électrique.

L'interface doit briser mécaniquement la Le Substrat Flexible : Epaisseur
couche protectrice pour établir le contact réduite ; nécessite un contréle
électrique sans endommager I'électronique parfait de la force du ressort pour
fragile située en dessous. éviter la déformation.
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L’Ecosystéme Intégral
des Solutions de Test

~—— PCB & Electronic Test
(Cartes meres / ECU)

Interconnect

Components
(Architecture globale)

Connector Test
(Liaisons inter-modules)

Wire Harness Test
(Réseau de cablage central)

Solar Cell Contacting
(Alimentation auxiliaire)

Solar Cell Contacting $
(Alimentation auxiliaire)

Battery Cell Contacting
(Pack énergétique)
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Focus 1 : Interfaces et Pointes de Test (PCB)

— Pointes de Test : — Accessoires d'Equipement :
Géométries de tétes multiples Sécurisation du maintien et de
adaptées a chaque topologie de la précision mécanique.
carte.
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— Kits et Interfaces (ICT & FCT) : e e el
Boutides meESSEIS de test ) L'objectif : Etablir des connexions électriques
automatisés et reproductibles. parfaites tout au long de la chaine de production,

du prototype a l'assemblage final.
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Focus 2 : Faisceaux de Cables et Connectique

E Circulation Vitale : Les connecteurs
et faisceaux assurent le transit

; ininterrompu des signaux et de la

} puissance.

Connector & Wire Harness Test :
Validation mécanique et électrique
des solutions de sertissage sous
contraintes industrielles.
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L'enjeu : Un faisceau défaillant
annule la performance de
I'électronique la plus avanceée.
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Focus 3 : Contact pour la Transition Energétique

—

Battery Cell Contacting Solar Cell Contacting
- Gestion des densités énergétiques extrémes. - Palpage délicat sur des surfaces ultra-fragiles.
- Mesures de précision sur des cellules a forte intensité. - Optimisation de la capture et du transfert énergétique.
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L'Ingénierie du Choix : Au-dela du Catalogue

Filtre Mécanique

Filtre Mécanique :
Dimensions, course (stroke), encombrement.

\ \ Filtre

Filtre Dynamique : __ )¢
Force de ressort, nombre de cycles de vie. cttre /| /] /
) Dynamique :
Filtre Electrique : e
Intensité admissible, résistance de contact. 3
X

Filtre Environnement :
Température, vibrations, corrosion.

£
—

Filtre Environnement :

Electrique :

Le choix d'un contact ou d'une pointe ne peut étre une simple référence sur catalogue.
Chaque parametre doit correspondre précisément a votre application.
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LApproche Partenaire Cotelec

Phase 1 : Diagnostic
Technique

Analyse approfondie de
I'application et des
contraintes industrielles
(thermiques, mécaniques,
électriques).

A

Phase 2 : Identification
de la Solution

Au-dela de la simple
fourniture : ingénierie de la
solution de test exacte.
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Phase 3 : Sécurisation
du Projet

Implémentation d'une
connectique garantissant
des mesures sures et

reproductibles a long terme.
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Le Triptyque de la Rentabilité Industrielle

Optimiser les Processus Accroitre I'Efficacité Réduire Durablement les Couts
Accelerer les cycles de test Rét_:|ui.re les faux positifs/négatifs ; Eliminer les défaillances de terrain
grace a des interfaces fiableset ~ Maximiser le rendement (throughput) ' st exnonentiel de lintégration
reproductibles. de laligne de production. tardive) grace a une détection

microscopique.
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Les choisir correctement, c’est
securiser I’ensemble du projet.

Découvrez comment optimiser vos processus
de test des votre prochain prototype.

Contactez le laboratoire d'ingénierie.
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